
附件一 
 

  

115 年度「矽光子前瞻技術研發與應用計畫」 

合作企業參與計畫意願書 

本企業/法人單位（公司/單位名稱：               ）參與國家科學及

技術委員會工程技術研究發展處推動之「矽光子前瞻技術研發與應用計

畫」（計畫主持人：   ，計畫名稱：       ），同意並遵守

下列合作事項： 

一、 …（提供研究經費、軟硬體設備名稱及數量、研究人力(如研發工

程師)人數及參與方式…等等） 

二、 …（提供實務場域供測試驗證…等等） 

三、 …（技術移轉費用…等等） 

四、 …（配合舉辦公開成果發表會等技術推廣活動…等等） 

五、 …（啟動後續產學合作經費與時程…等等） 

 

 

 

本企業所提供之本計畫申請書內容及各項資料，皆與本企業現況及事實

相符。如有不實情事，本企業願負一切責任。特此申明，以茲為憑。 

此致 

國家科學及技術委員會 

 

合作企業負責人：    （簽章） 

合作企業印鑑： 

 

 

 

中華民國     年     月     日 

 



附件一 
 

  

本計畫規劃與業界/法人單位合作之工作項目與內容說明 

填寫注意事項：工作項目與內容除質性說明外，應將可查核方式或是量化數

據之陳述納入。 
第一年: 
 
 
 
 
 
 
第二年: 
 
 
 
 
 
 
第三年: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


